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La présente invention est relative 3 un procédé
de fabrication de plaque-support sur laquelle est
imprimé un circuit et elle concerne plus particuliérement
un procédé pour fixer dans une position prédéterminée
sur la plaque-support une pastille, et principalement
une pastille du type Melf (ou du type colonne) ou une
pastille carrée, au moyen d'un adh&sif pendant la fabri-
cation d'une plaque de circuit imprimé .

Avant de commencer la description de 1l'inven-
tion on décrira bri&vement un procédé caractéristique
de la technique antérieure pour fixer une pastille sur
la plaque-support isolante aprés 1'ach&vement des liaisons
conductrices du circuit, en se référant aux Fig. 1A et
1B. Aprés le dépdt par plaquage sur la plague-support 1
des liaisons 2 du circuit et des plots 3, la plaque-
support 1 est revétue sur la totalité de sa surface d'une
matiére 4 de protection anti - soudure, 3 l'exclusion
des surfaces des plots 3, par un procédé d'impression,
et un adhésif 6 est ensuite déposé sur un repére imprimé
5 qui sert de repére de positionnement, gri3ce i quoi on
obtient la fixation désirée pour la pastille. Il a cepen-
dant &t& souligné que le procédé classique décrit ci-des-
sus présente l'inconvénient que pendant l'opération de
fixation la pastille est souvent délogée de son emplace-
ment prédéterminé et se trouve montée de fagon flottante,
ce qui est provoqué par l'adhésif déposé, et se trouve
désunie de la plaque-support en raison de la résistance
réduite de l1l'adhésif, et l'opération de soudage N
se trouve ainsi effectuée de fagon défectueuse.

L'invention a pour but de supprimer les incon-
vénients du procédé classique décrit ci-dessus. Suivant
l‘invention) pour empé&cher le déplacement d'une pastille
de sa position prédéterminée, il est prévu sur la plaque-
support une ou plusieurs parties en saillie formant
retenue. D'une fagon plus particulidre ladite ou lesdites
parties en saillie servent de moyens de guidage pour
positionner de facgon appropriée la pastille devant &tre

-~

fixée sur la plague-support, grice 3 quoi on assure un
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positionnement précis et fiable de la pastille.
Ladite ou lesdites parties en saillie sont de préfé-
rence formées sur la plaque~support par impression i
l'encre.Ces saillies sont disposées symétriquement par
rapport aux liaisons du circuit et s'étendent parallélement
a celles-ci. Pour épouser la forme d'une_pastille devant

-@tre fix&e sur la plaque, il est préférable que lesdites

parties en saillie pfésentent une surface interne de forme
concave.

L'invention a ainsi pour but de fournir un procédé
perfectionné de fabrication d'une plaque-support de «circuit
imprimé sur laquelle est fixé&e une pastille, sans risque
que cette derniére soit délogde d'un emplacement prédéter-
miné.

L'invention a &galement pour but de fournir un
procédé de fabrication d'une plaque-support comportant
une ou plusieurs parties en saillie qui sont appliquées
sur la plaque-support d'une fagon peu cofliteuse. L'inven-
tion a enfin pour but de fournir un procédé de fabrication
d'une plaque de circuit imprimé comportant une ou plusieurs
parties en saillie déposées sur elles suivant un processus
pouvant &tre mis en oeuvre sans difficults.

D'autres caractéristiques et avantages de 1'in-
Vention apparaitront au cours de la description qui va
suivre, faite en se référant aux dessins annexés donnés
uniquement 3 titre d'exemple et dans lesquels :

- la Fig. 1A est une vue en plan d'une partie
d'un circuit imprimé sur lequel doit &tre fixée solide-
ment une pastille, suivant le procédé classique ;

- la Fig. 1B est une vue en coupe verticale lon-
gitudinale du circuit imprimé représenté 3 la Fig. 1A
sur lequel est fixée une pastille suivant le procédé
classique ;

- la Fig. 2A est une vue en plan d'une partie
d'un circuit imprimé sur lequel doit &tre fixée une pas-
tille suivant un mode de mise en oeuvre du procédé selon
1'invention ;

- la Fig. 2B est une vue en coupe verticale suivant
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la ligne A-A de la Fig. 2A de l'ensemble constitué par
le circuit imprimé et la pastille ;

- la Fig. 3A est une vue en plan d'une partie
de circuit imprimé sur lequel doit &tre fixée une pastille
suivant un autre mode de mise en oeuvre du procédé
suivant 1l'invention ;

~ la Fig. 3B est une vue en coupe verticale
analogue d celle de la Fig. 2B, suivant la ligne B~B
de la Fig. 3A.

On décrira maintenant 1'invention de fagon plus
détaillée en se référant aux Fig. 2A & 3B qui illustrent
des modes de mise en oeuvre préférés de 1'invention.

Une plaque-support 11 comporte des connexions
de circuit 12 et des surfaces ou plots 13 gui sont
déposés par placage sur la plaque-support suivant le
procédé ciassique. La plague-support 11 est en outre
recouverte d'une matiére 14 de protection anti-soudure,
a8 l'exclusion de la surface occupée par les plots 13,
ladite mati&re 14 anti-soudure étant déposée sous forme
d'un revé&tement, par impression. '

Comme représenté& aux dessins, des parties 15 en

'saillie, formant moyens de retenue sont prévues entre

les deux plots 13 et sont disposée symétriquement par
rapport aux connexions 12 du circuit. D'une facon plus
particuliére les parties en saillie 15 sont situées de
telle sorte qu'une pastille puisse &tre fixée de fagon
appropriée entre. les connexions 12 du circuit. Les parties
15 en saillie servent ainsi d'organes de guidage pour
positionner la pastille dans une position appropriée et
elles sont appliquées sur le support jusqu'3d une certaine
hauteur, par exemple de l'ordre de 35 & 50 microns,
par impression & l'encre.

La référence 16 désigne un adhésif au moyen
duquel une pastille 17 du type Melf (colonne) ou une
pastille de type carré (non représentée) est fixée solide-
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ment sur la plaque-support 11.

Suivant un mode de mise en oceuvre caractéris-
tique de 1l'invention tel que représenté aux Fig. 2A et
2B, les parties 15 en saillie présentent la forme d'un
barrage dont la surface supérieure présente la forme
d'un rectangle allongé et dont la section transversale
présente la forme d'un triangle trongqué.

On a représenté aux Fig. 3A et 3B une
variante de mise en oceuvre du procédé suivant l'invention
dans laquelle les parties 15 en saillie sont conformées .
de fagon analogue 3 celles représentées aux Fig. 22 et
2B & l'exception du fait que leurs faces internes
inclinées sont concaves sur la totalité de la largeur
desdites parties.

I1 convient d'ajouter que lesdites parties
15 en saillie peuvent avoir une configuration quelconque,
pourvu gqu'une pastille puisse &tre fixée de fagon
appropriée sur la plaque-support.

Aprés l'achévement du collage de la pastille,
une connexion &lectrique est réalisée entre la pastille
et les connexions du circuit au moyen d'une phase de
soudage et la surface découverte de la partie soudée
est alors recouverte d'une matiére de protection anti-
soudure ou autre matiére analogue gréce 3 quoi la
fixation désirée de la pastille est assurée.

De préférence lesdites parties en saillie
précitées sont déposées en place par utilisation
d'impression 3 l'encre, au moyen du procédé a 1l'écran
de soie.On remarquera cependant que l'invention n'est
pas limitée & ce seul procédé et que tout autre procédé
approprié peut &tre utilisé pour réaliser les parties
en saillie. On remarquera enfin que lesdites parties
en saillie ne sont pas nécessairement fixées sur la
plaque-support des deux cdtés par rapport aux connexions
du ca@blage et que dans certains cas une partie en saillie
peut &tre fixée sur cette plaque d'un seul cdté, pourvu

que le but recherché& puisse &tre atteint.
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Il ressort de ce qui précéde que l'invention
consiste & déposer une ou plusieurs parties en saillie
formant retenues,qui servent d'organes de guidage pour
positionner de fagon appropriée une pastille devant étre
fixée sur la plaque-support. On &numérera de fagon plus
détaillée ci-dessous les avantages particuliers apportés
par l'invention.

1. I1 n'y a pas possibilité& que la pastille soit
délogée de sa position prédéterminéerde fixation ou qu'elle
"flotte" sur la plaque-support avec un adhésif déposé
sur celle-ci lors de l'opération de fixation en raison
du fait que les parties en saillie servent & emp&cher
ce déplacement et ce flottement de se produire On est ainsi
assuré que la pastille présente une adhérence ayant une
résistance accrue et que l'opération de soudage est
effectuée d'une fagon efficace. Il en résulte ‘que la
pastille est fixée sur la plagque-support d'une facon
extrémement fiable.

2. On obtient une fixation orientée pour une
pastille lorsqu'il est nécessaire de fixer celle-ci sur
la plaque-support dans une direction prédéterminée. La
fixation orientée est obtenue en déterminant sélectivement
la configuration géographique de la pastille et des parties
en saillie. Dans la pratique la fixation de la pastille
suivant l'orientation prédéterminée est un impératif
essentiel, lorsqu'on congoit un ensemble combiné compre-
nant la plaque-support,rle circuit imprimé et la pastille
dans des dimensions minimales. En outre la fixationorientée
sert d'index au moyen duquel on peut vérifier si la
pastille est fixée dans un sens défectueux.

3. Les parties en saillies sont efficaces pour diminuer
la quantité d'adhésif dépassant de la surface de fixation.
Lorsqu'aucune partie en saillie n'est prévue comme cela
est le cas suivant le procédé de fixation classique, il
existe un risque qu'une quantité importante de 1'adhésif
s'écoule vers l'extérieur en raison du fait qu'il n'est
prévu aucun moyen d'arrét.

Bien que l'invention ait été décrite ci-dessus
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en référence a une pastille du type Melf (colonne) ou
d'une pastille carrée, on comprend que l'invention n'est
pas limitée & de telles pastilles et que l'on peut
utiliser toutes pastilles de type classique pour la mise
en oeuvre du procédé de l1l'invention.
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REVENDICATIONS
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1. Procédé de fabrication d'une plague-support
(t1)de circuit imprimé sur laquelle doit &tre fixée une
pastille (17)au moyen d'un adhésif, caractérisé en ce que
une ou plusieurs pafties ensaillie (15) sont prévues
sur les deux c8tés ou d'un seul cdts par rapport aux
connexions (2) du circuit cui sont déposées par placage
sur la plaque-support (11), ladite ou lesdites parties
(15) en saillie &tant déposées sur la plagque-support (11)
comportant les connexions du circuit aprés l'acheéve-
ment du dépdt par impression sur la plaque d'une matiére
(14) de protection anti - soudure, lesdites saillies
servant d'organes de quidage pour délimiter 1la position de
fixation de la pastille (17).

2. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que ladite ou lesdites parties (15) en
saillie sont formées d'une encre qui est déposée suivant
le procédé classique d'impression & l'écran de soie.

3. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce que lesdites parties (15) en saillie sont
disposées symétriquement par rapport aux connexions du
circuit imprimé.

4. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que lesdites parties (15) en saillie
s'étendent parall&lement par rapport aux connexions du
circuit imprimeé.

5. Procé&dé suivant 1l'une quelconque des
revendication 3 et 4, caractérisé en ce que lesdites
parties (15) en saillie présentent une face interne qui
est ccncave, lorsqu'on les considére en plan de dessus.
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FIG. 2B 17
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